HeNze 'Hl
HeBoFill® CL-SP 045

Cool Line -Single Platelet + Dg,

HeBoFill® CL-SP 045 ist ein Bornitrid-Pulver mit grober Kornstruktur und hoher
Reinheit. Die mittlere Teilchengrofe liegt bei 45 pm. Durch die extrem niedrige
spezifische Oberflache sind hohe Flllgrade moglich ohne die Viskositat zu
erhdhen. Es ist hervorragend geeignet als Fullstoff in Kunststoffen, da es die
Warmeleitfahigkeit erhdht und gleichzeitig die elektrische Isolierung beibehalt.

Vorteile P Sehr gute Warmeleitfahigkeit - schon bei geringem Fullgrad
» Elektrisch isolierend
» Hohe Reinheit
P Sehr geringe spezifische Oberflache
» Ermoglicht sehr hohe Fullgrade
» Sehr groBe Einzelkristalle
» Minimaler Werkzeugverschleifl im Vergleich zu anderen Fillstoffen
» Physiologisch unbedenklich
Typische Anwendungen P> Flllstoff in Thermal Management Anwendungen
P Fulllstoff fir Warmeleitpasten und Vergussmassen
P Fullstoff fur Silikonharze, Thermoplaste und Duroplaste
Typische Werte » Farbe: Weif3
> Bornitrid: >98,5%
> Gesamt Sauerstoff: <0,5%
» Boroxid: <0,1%
» Kohlenstoff: <0,1%
» Spez. Oberflache (BET): ~1m?/g
» Mittlere Teilchengréfle (Dgg): 45 um
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Verpackungseinheiten P 1 kg und 5 kg im Kunststoffbeutel
> 25 kg im Hartpapierfass

Lagerung und Sicherheit Trocken lagern. Originalgebinde ab Lieferdatum mindestens 12 Monate haltbar.
Weitere Angaben und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikati-
onen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der
Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveranderungen bleiben vorbehalten.
Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu tiberprifen und gegebenenfalls zu beseitigen.
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